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韓国における半導体関連事業の譲受に関する基本合意締結のお知らせ 
 

株式会社立花エレテック（以下「当社」といいます。）は、株式会社コシダテック（以下「相

手方」といいます。）との間で、相手方の韓国の関係会社が営む事業の一部について、譲受に関

する協議開始に向けた基本合意書を本日締結いたしましたので、下記のとおりお知らせいたしま

す。 

 

1．本件の概要 

当社は、当社グループの海外子会社を統括する香港の現地法人 Tachibana Overseas 

Holdings Limited を通じて、相手方の韓国現地法人 KOSHIDA KOREA CORPORATION が営むルネ

サスエレクトロニクスの半導体デバイスに関わる事業を譲り受けることを目的とした基本合意

書を締結いたしました。事業承継の成否及び実行する場合の具体的スキーム、スケジュール等

につきましては、今後の協議を踏まえて決定してまいります。 

 

本件は、当社グループが中長期経営計画「GIC30」に掲げるグローバル展開の一環として、

海外における事業基盤の強化及び事業領域の拡大に資すると判断いたしました。 

また、相手方の対象事業の基盤を承継し、当社グループのリソースを活用することで、対象

事業の更なる成長が期待できます。 

 

２．今後の予定 

当社と相手方は、本基本合意書締結後、必要な調査・検討を経たうえで、最終契約の締結及

び取引の完了を目指します。 

本日の時点では、協議開始が緒に就いた状況でありますので、業績への影響等も含めて今後

の進展によって公表すべき事項が発生しましたら速やかに開示いたします。 

なお、本件の協議を進めて締結に至った場合には、その内容について改めて開示する予定で

す。 

以 上 


